Q IRAN PETROCHEMICAL
MATERIAL PASSPORT m COMMERCIAL CO. (IPCC)

LLO209AA

LLDPE (Linear Low Density
Polyethylene - Blitan Komonomerli)

Konvansiyonel LDPE'ye gore daha yuksek
delinme direnci, ustun yapisma kapasitesi ve

maksimum inceltme imkani sunan genel
amacl kopolimer.
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Kritik Fiziksel ve Mekanik Profil

MFR (Erime Akis indeksi) Yogunluk Erime Noktasi

0.9 g/10min 0.920 g/cm3 1 27 oC

(190 °C / 2.16Kg)

Cekme Mukavemeti (MD / TD) Darbe Dayanimi Yirtilma Direnci (MD / TD)
il 41MPa/ 32 MPa A 150 gr ™ 145/ 370 g/25u

Bulaniklik (Haze): %12 A Parlakiik (Gloss): 50
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Koruyucu i¢ katmanlar Sebze ve meyve paketleme YUksek uzama kapasitell

sarim filmleri
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Neden LLO209AA Secilmeli?

Ustiin Miihiirleme (Sealing) Gerektiginde

LLO209AA
4 Konvansiyonel LDPE'ye kiyasla daha giiglii isil
yapisma ve givenilir kapanma ozellikleri arandiginda

idealdir.

Yi.lkSEk = . . . g e
Verim Yiiksek Delinme Direnci Istendiginde
AQir veya keskin hatli triinlerin paketlenmesinde
Artiriimig yirtilmayi engelleyecek ekstra mekanik giice ihtiyag
Performans

duyuldugunda.

ince Ama Giiclii Film Uretiminde (Drawdown)

Yiiksek cekme mukavemeti sayesinde, mekanik
| performanstan ddiin vermeden film kalinhgini
Konvansiyonel LOPE ~ LLO209AA minimuma indirme hedeflendiginde.




Ne Zaman Bagska Alternatif Diisunulmeli?
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Film Disi Sert Plastik Uretiminde

Bu kopolimer rijit kaliplama (enjeksiyon/sisirme)
prosesleri icin degil, esnek film ekstruzyonu icin
optimize edilmistir.

Yuksek Akiskanlik (MFR) Gerektiren
Proseslerde

MFR degeri 0.9 g/10min'dir; cok hizh eriyik akisi isteyen
prosesler i¢cin fazla vizkozdur.

Tamamen Katkisiz Polimer Arandiginda

Formulasyonu notrlestirici (Kalsiyum Stearat) ve
antioksidan (Irganox 1010/168) paketleri icerir; katkisiz
(bare) malzeme isteyen ozel prosesler icin uygun degildir.
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Optimum Proses Parametreleri

Termal Ayarlar Donanim ve Hat Ayarlari - Dr. Collin 30M Referansli

y  Vida Hizi

s

v 50 rpm

y  Sisirme Orani (BUR)
2

L

»  Kalip Capi / Boslugu

|
Onerilen Erime Bolge (Zone) Besleyici Huni ‘ . /omm/1.2mm
|

DIKKAT: Ekstriider besleyicisi (feeder), tikanmalari dnlemek amaciyla mutlaka 35-45 °C sogutma suyu
(CWS/CWR) ile sogutulmalidir. Konvansiyonel LDPE ile harmanlanarak (blending) kullanima tam uygundur.
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IPCC LLDPE LLO209AA; butan kopolimer yapisi ve

ozel antioksidan paketi sayesinde film Ureticilerine

konvansiyonel LDPE'den daha ince, daha esnek ve
kopmaya ¢ok daha dayanikli uarunler gelistirme

imkani sunar. Tarim filmlerinden agir endustriyel
ambalajlara kadar mekanik dayanirin kritik oldugu
tum projeleriniz icin kanitlanmis bir recete
bilesenidir.

Optimizasyon icin 0.9 akis indeksini (MFR) ve Irganox katki paketini proses degerlendirmenize dahil ediniz.
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